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智能驾驶大势所趋，车载 CIS蓄势待发

投资要点：

 比亚迪高阶智驾下沉超预期，智能驾驶加速渗透。

2025年 2月 10日，比亚迪高阶智驾系统“天神之眼”重磅发布，

其全系车型将搭载天神之眼高阶智驾，上至高端仰望车型，下至 6.98

万元的海鸥车型，首次实现把智驾系统下沉至 10万元以下车型。与此

同时，吉利于 2月 12日宣布，将在 2025年 3月初发布 AI智能化战略

布局，紧跟比亚迪智驾战略。越来越多的车企或将陆续公开其详细智

能化战略细节，为抢占新时代的市场绘制蓝图，全民智驾时代正在到

来。

 车载摄像头搭载量提升，CIS芯片增量可期。

在智能驾驶技术加速落地的进程中，车载摄像头作为中高阶智驾

方案中不可或缺的传感器，正经历单车搭载量提升和技术升级的双重

变革。而 CIS是摄像头模组的核心器件，其价值量约占汽车摄像头模

组总成本的 50%，是智能驾驶过程实现高分辨率、适应复杂光照及环

境条件、满足城市 NOA等场景的关键。因此本次比亚迪 21款新车全

系搭载≥10颗摄像头，且技术方案显著升级，直接拉动 CIS芯片需求

高速增长。

 国内车规级 CIS企业在国际市场占有一席之地，技术迭代加速份额提

升。

在汽车 CIS市场中，当前安森美半导体保持领先地位，但在全球

前十大的 CIS厂商里已有豪威集团（韦尔股份子公司）、格科微电子、

思特威三家中国公司的身影，约占全球的 1/5的市场份额。随着国内车

厂智驾方案的加速升级和技术迭代，国内公司的市场份额有望进一步

提升。

 投资建议

建议关注在车规级 CIS 芯片具备长期卡位优势的领军企业，如韦

尔股份、思特威等；以及具备稀缺产能的汽车 CIS 封装领军者晶方科

技。

 风险提示

智能驾驶渗透下沉不及预期；下游终端出货不及预期；市场竞争

加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。
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1 比亚迪智驾配置超预期，全民智驾时代正在到来

比亚迪高阶智驾下沉超预期，智能驾驶加速渗透。2025年 2月 10日，比亚迪举

办智能化战略发布会，其高阶智驾系统“天神之眼”重磅发布。比亚迪天神之眼共

包含三套智驾方案，覆盖高端至入门市场：

 天神之眼 A：搭载双 Orin X芯片（算力 508TOPS），配备 3颗激光雷达，

5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达和 12颗高清摄像头，主攻城区无图 NOA

（端到端大模型+车位到车位），在仰望等高端车型上搭载。

 天神之眼 B：单激光雷达+Orin X芯片（算力为 254TOPS），由 1 颗激光

雷达、13 个摄像头、5 颗毫米波雷达、12 个超声波雷达组成，可实现高

速+城区的全场景 NOA，主要用在王朝、海洋旗舰车型及腾势等中高端车

型。

 天神之眼 C：搭载 Orin N芯片（算力为 84 TOPS），自研算法，纯视觉方

案，无激光雷达，由 12 个摄像头、5 颗毫米波雷达和 12 个超声波雷达，

能实现高速 NOA，主要用在 10万级别车型上。

综合来看，在覆盖范围方面，比亚迪首批 21款车型全系标配智驾系统；在智驾

搭载度方面，比亚迪官宣全系车型将搭载天神之眼高阶智驾，上至高端仰望车型，

下至 6.98万元的海鸥车型，首次实现把智驾系统下沉至 10 万元以下车型。其中 10

万元以上车型标配高速 NOA（领航辅助驾驶），10万以下车型提供选装，普及程度、

定价与配置策略上均一定程度超出市场预期。

图表 1：比亚迪“天神之眼”搭载车型、智驾方案与价格

车型 智驾方案 智驾功能 价格

汉 EV DiPilot 100/300 高速 NOA/城市 NOA 17.98/21.98 万起

汉 DM-i DiPilot 100/300 高速 NOA/城市 NOA 16.88/22.58 万起

唐 DM-i DiPilot 100/300 高速 NOA/城市 NOA 17.98/21.98 万起

宋 L EV DiPilot 100/300 高速 NOA/城市 NOA 18.98/22.58 万起

海狮 07 EV DiPilot 100/300 高速 NOA/城市 NOA 18.98/21.98 万起

海豹 EV DiPilot 100/300 高速 NOA/城市 NOA 17.58/21.68 万起

宋 L DM-i DiPilot 100 高速 NOA 13.58 万起

宋 PLUS EV DiPilot 100 高速 NOA 14.98 万起

宋 PLUS DM-i DiPilot 100 高速 NOA 13.58 万起

海豹 06 GT DiPilot 100 高速 NOA 13.68 万起

华福证券

华福证券



诚信专业 发现价值 4 请务必阅读报告末页的声明

行业专题报告 | 电子

海豹 07 DM-i DiPilot 100 高速 NOA 13.98 万起

秦 L DM-i DiPilot 100 高速 NOA 9.98 万起

宋 Pro DM-i DiPilot 100 高速 NOA 10.28 万起

奉 PLUS EV DiPilot 100 高速 NOA 10.98 万起

元 UP DiPilot 100 高速 NOA 9.98 万起

海豹 06 DM-i DiPilot 100 高速 NOA 9.98 万起

海狮 05 DM-i DiPilot 100 高速 NOA 10.28 万起

海豚 DiPilot 100 高速 NOA 9.98 万起

秦 PLUS DM-i DiPilot 100 高速 NOA 7.98 万起

海豹 05 DM-i DiPilot 100 高速 NOA 7.98 万起

海鸥 DiPilot 100 高速 NOA 7.88 万起

来源：第一电动汽车网，华福证券研究所

与此同时，随后吉利于 2月 12日宣布，将在 2025年 3月初发布 AI智能化战略

布局，紧跟比亚迪智驾战略；长安汽车也于 2 月 9 日正式发布智能化战略“北斗天

枢 2.0”计划，官宣未来 3年将推出 35款数智新汽车。不止是比亚迪、吉利和长安，

越来越多的车企或将陆续公开其详细智能化战略细节和智驾平权相关计划，为抢占

新时代的市场绘制蓝图，全民智驾时代，正在到来。

2 车载摄像头搭载量提升，CIS芯片增量可期

2.1 智驾加速落地驱动车载摄像头搭载量与技术全面升级

在智能驾驶领域中，端到端指信息由摄像头、激光雷达等传感器接收，经由神

经网络处理后，输出为控制信号、轨迹信息等。传感器是智能驾驶系统的“眼睛”，

其性能直接影响系统的感知能力。随着汽车智能网联化进程的不断推进，感知传感

器需求快速增长，各大车厂正深度加速汽车智能化并提升核心硬件的用量。

在智能驾驶技术加速落地的进程中，车载摄像头作为中高阶智驾方案中不可或

缺的传感器，正经历单车搭载量提升和技术升级的双重变革。其核心价值在于提供

高精度环境感知能力，并与激光雷达、毫米波雷达等构成多模态融合方案，支撑高

阶功能如城市 NOA、代客泊车等场景的落地。

其中，从本次比亚迪车载摄像头的配置上看，本次全系天神之眼车型摄像头数

量和技术方案均显著提升。值得关注的是，本次海鸥智驾版（6.98万元起）作为 10

万元以下车型，标配 12个摄像头，打破行业“低价车低配置”惯例，首次将高阶智

驾传感器下沉至 A00级市场。
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图表 2：天神之眼摄像头配置与实现功能

型号 摄像头配置 实现功能

天神之眼 C

（DiPilot 100）

搭载 12 颗摄像头（含前三目 800 万像素摄像

头、四颗高清环视摄像头、四颗侧摄像头、一

颗后摄像头），配合 5 毫米波雷达和 12 超声

波雷达，构成“5R12V12U”多模态融合方案。

其中前视三目摄像头采用全球首创的“二郎

神”设计（2颗广角+1 颗长焦，均为 800 万

像素），最高探测距离达到 350 米，实现

1cm 的物体探测精度。

天神之眼 B

（DiPilot 300）

搭载 13 颗摄像头（含前三目 800 万像素摄像

头+四颗高清环视摄像头+四颗侧摄像头+一颗

后摄像头+一颗车内摄像头）

结合激光雷达，支持无图城市领航功能。

天神之眼 A

（DiPilot 600）

配置 12 个摄像头（2颗前视摄像头+4 颗环视

摄像头+四颗侧摄像头+1 枚后助摄像头）
搭配 3颗激光雷达，实现高阶全场景智驾。

来源：汽车材料网，电子发烧友，电动邦，汽车之家，华福证券研究所

而根据盖世汽车研究院数据，2024年 1-11月，乘用车市场平均单车搭载量为 3.2

颗，新能源车型的单车搭载量为 4.4颗，比亚迪车载摄像头配置方案实现了大跨度进

阶。

图表 3：ADAS摄像头搭载总量(万颗) 图表 4：ADAS摄像头单车搭载量(颗)

来源：盖世汽车智能网联，华福证券研究所 来源：盖世汽车智能网联，华福证券研究所

整体来看，据盖世汽车研究院数据，2024年 1-10月，中国乘用车前视摄像头搭

载量达 1294.7万颗，渗透率 59.9%；环视摄像头搭载量 3409.9万颗，渗透率 47.9%。

预计 2025年随 L2+/L3 渗透加速，单车摄像头数量将进一步增长。
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图表 5：2024年 1-10月车载摄像头搭载量与渗透率

来源：盖世汽车智能网联，华福证券研究所

2.2 智驾渗透加速，核心器件 CIS芯片需求提升

CIS 被称为智能硬件的“视网膜”，是摄像头模组的核心器件。据 Yole预计，

至 2027年，单车摄像头用量最多有望达到 20颗。而作为汽车摄像头模组的价值核

心，CIS芯片约占汽车摄像头模组总成本的 50%。

图表 6：摄像头模组的成本占比

来源：焉知汽车，华福证券研究所

与此同时，随着智能驾驶承接功能的复杂度提升，CIS 芯片需承接多样的技术

要求，例如：

 高分辨率：由于分辨率的高低与摄像头的探测距离密切相关，比如 800 万

像素的 CIS 最远可探测距离为 120 万像素摄像头的 3 倍左右，因而随着智

驾需求的提升，将要求采用更高的分辨率的 CIS；

 高动态范围（HDR）：由于需要适应复杂光照条件（如隧道、夜间），CIS

需支撑算法精准识别障碍物；
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 低延时与高帧率：CIS需满足城市 NOA等场景的实时决策需求；

 多光谱感知：部分 CIS芯片集成红外或偏振功能，增强雨雾、眩光环境下

的可靠性。

因此，随着智能驾驶渗透的加速，CIS 芯片市场在量价方面都具有着可观的增

量前景。根据韦尔股份年报转引 Frost&Sullivan的数据，全球汽车 CIS市场从 2018 年

的 11.4亿美元增长到 2022 年的 19.05亿美元，复合年均增长率为 13.7%，预计到 2027

年将达到 48.58亿美元，复合年均增长率为 20.6%。

图表 7：全球汽车 CIS市场规模

来源：Frost&Sullivan Report，韦尔股份 2023 年年报，华福证券研究所

2.3 车规级 CIS竞争格局

在汽车 CIS市场中，当前安森美半导体继续保持领先地位，其次是中国的豪威

集团（韦尔股份子公司）和日本的索尼。据半导体产业纵横转引 ICV Tank数据预测，

2022 年，全球汽车 CIS 市场规模达到 26 亿美元，同比增长 6.31%，其中中国汽车

CIS市场规模为 11.28亿美元，占据全球四成以上的市场。而目前，全球汽车 CIS 市

场由安森美和豪威主导，二者在 2022年的市占率分别为 44.05%和 30%，合计占据全

球七成以上的市场。

除此之外，在全球前十大的 CIS 厂商里已有豪威集团、格科微电子、思特威三

家中国公司的身影，占全球的 1/5的市场份额。在 2023年，豪威集团、格科微电子、

思特威分别占据 11%、3%、2%的市场份额。随着国内车厂智驾方案的加速升级和技

术迭代，国内公司的市场份额有望进一步提升。
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图表 8：2022年全球汽车 CIs供应商市场份额(%)

来源：浪哥财经，华福证券研究所

3 投资建议

在车规级 CIS领域，我国企业在国际市场已占有一席之地，具备良好的竞争格

局。与此同时，该赛道具备较高的验证及技术壁垒，设计周期长、质量要求严格、

安全测试严格。CIS供应商需要在很早期的阶段就与汽车制造商密切合作，设计能够

满足苛刻的性能要求的产品，并通过 ISO26262功能安全认证、AEC-Q质量和可靠性

测试，以及 IATF16949 认证等。如 AEC Q100认证旨在确保产品能在各种极端条件

下稳定运行，包含一系列严格的测试，如环境压力加速测试、使用寿命模拟、电气

特性确认等。

所以汽车市场的开发周期相对较长，从汽车图像传感器的设计中标到商业化产

品的出货，通常需耗时两至五年。因此，当图像传感器供应商获得供应商认证后，

整车厂在当前代际的生命周期内较难转向其他供应商。因此，已长期布局且产品矩

阵持续完善的企业有望在当前智驾渗透趋势下加速成长。

3.1 韦尔股份：加速车规级 CIS国产替代

韦尔股份是全球第二大车载 CIS 芯片供应商，通过子公司豪威科技推出多款车

规级 CIS 产品。公司在车用图像传感器领域有着多年的研发经验，覆盖 800万像素

高分辨率传感器，支持 HDR（高动态范围）和低光性能，适配自动驾驶感知需求。

近年来，公司在原有的欧美系主流汽车品牌合作基础上，也大量的导入到了国

内传统汽车品牌及造车新势力的方案中，这为公司来自汽车市场的收入增长带来了

持续的动力。2024 年上半年，公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入实现约

29.14亿元，较上年同期增加 53.06%。

3.2 思特威：车规级 CIS全场景覆盖与国产化突围

华福证券

华福证券



诚信专业 发现价值 9 请务必阅读报告末页的声明

行业专题报告 | 电子

公司致力于提供多场景应用、全性能覆盖的 CMOS 图像传感器产品。在汽车电

子领域，公司与多家主流厂商深化合作，覆盖车型项目数量大幅增长。目前，思特

威的产品已经用在智能化的车载行车记录仪、车载环视及后视摄像头、驾驶员监测

系统、乘客监测系统等汽车电子应用领域。

公司应用于智能驾驶辅助系统(ADAS)的 CIS产品于 2024年首获商业量产订单，

品牌影响力显著提升。2024年上半年，公司汽车电子业务营收同比增长 115.19%，

为未来可持续发展打下坚实基础。

根据 2024年业绩预告，公司预计 2024年度实现营业收入 58亿元~61 亿元，同

比增长 103%~113%；实现归母净利润 3.7亿元~4.2亿元，同比增长 2512%~2830%。

在车规级 CIS 领域，公司应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等多款

产品出货量亦同比大幅上升。

3.3 晶方科技：具备稀缺产能的汽车 CIS封装领军者

晶方科技是全球最大的 CIS 芯片封测厂商之一，是全球将晶圆级芯片尺寸封装

（WLCSP）专注应用在以影像传感器为代表的传感器领域的先行者与引领者。晶方

科技与下游大客户建立了长期稳定的合作关系，涵盖索尼、豪威、格科微、斯特威

等全球知名传感器设计企业。

公司作为晶圆级硅通孔（TSV）封装技术的领先者，聚焦以影像传感芯片为代表

的智能传感器市场，不断提升车规 STACK 封装技术的工艺水平与量产能力，推进

A-CSP 工艺的开发拓展，扩大在车载 CIS 领域的技术领先优势与生产规模。目前，

公司已建设国内稀缺的车规级 12寸晶圆级 TSV封测技术量产线，多年车规级认证铸

就高壁垒。

根据 2024年业绩预告，公司预计 2024年度实现扣非归母净利润 2.08亿元~2.32

亿元，同比增长 79.39%~100.09%。业绩增长主要来自于汽车智能化趋势的持续渗透，

车规 CIS 芯片的应用范围快速增长，而公司在车规 CIS 领域的封装业务规模与领先

优势持续提升。

4 风险提示

智能驾驶渗透下沉不及预期；下游终端出货不及预期；市场竞争加剧风险；地

缘政治风险；行业景气不及预期。
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